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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1
1. технологическая характеристика материала заготовки.

2. Маршрут обработки устанавливают.

3. Припуском называется.

4. Промежуточным припуском называется.

5. Минимальный промежуточный припуск.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2
6. Общий минимальный промежуточный припуск определяют.

7. Конструкторскими называют базы.

8. Проектными называют базы.

9. базированием называют.

10. Измерительными называют базы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.3
11. Технологическими называют базы.

12. Черновые базы используют.

13. искусственные базы.

14. Погрешностью базирования называется.

15. Погрешность закрепления.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1
16. принцип совмещения баз.

17. принципа постоянства баз.

18. операционные размерные цепи представляют собой.

19. технологические допуски на размеры.

20. комплект технологической документации.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2
21. Карта эскизов.

22. Схема базирования.

23. Типовые технологические процессы.

24. Групповой технологический процесс.

25. групповые технологические операции.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3
26. Под конструктивными признаками понимают.

27. Дополнительные признаки детали характеризуют.

28. Под качеством промышленной продукции понимается.

29. Под точностью при единичном изготовлении изделия понимают.

30. Сущность метода неполной взаимозаменяемости заключается.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1
1. Объясните причины того, что обработку заготовок обычно начинают с создания технологических баз
2. Объясните причины того, что вначале за технологические базы приходится принимать черновые базы, т.е. необработанные поверхности заготовки.

3. Объясните причины того, что при выборе баз необходимо учитывать дополнительные соображения: удобство установки и снятия заготовки, надежность и удобство ее закрепления, возможность подвода режущих инструментов с разных сторон заготовки и т.п.;

4. Объясните причины того, что одним из обязательных условий эффективного использования метода групповой взаимозаменяемости является идентичность кривых распределения сопрягаемых деталей по полям производственных допусков;

5. Объясните причины того, что к методу компенсации при сборке приходится прибегать в случае, когда допуски, рассчитанные из условий взаимозаменяемости, оказываются настолько жесткими, что их выполнение становится экономически нецелесообразным;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2
6. Объясните причины того, что область экономической целесообразности использования метода пригонки ограничивается случаями, когда необходимо обеспечить достижение высокой точности в многозвенных размерных цепях в условиях мелкосерийного и индивидуального производства;

7. Объясните причины того, что соосность шпинделя и отверстий под гнезда инструментов в револьверной головке на токарно-револьверном станке достигается растачиванием «в сборе»; 

8. Объясните причины того, что соосность шпинделя и отверстия в серьге на горизонтально-фрезерном станке достигается растачиванием «в сборе»; 

9. Объясните причины того, что токарную обработку разделяют на черновой и чистовой этапы;

10. Объясните причины того, что при черновом точении срезают большую часть припуска, работая с максимально возможными глубинами резания и подачами;
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3
1.
Классификация веществ и материалов по размеру D частиц (зёрен).

2.
Термин "нано".

3.
Место наноматериалов в окружающем мире.

4.
Типы нанокристаллических материалов.

5.
Основными типами нанокристаллических материалов по размерности являются.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1
6.
Основными типами нанокристаллических материалов по геометрической форме являются.

7.
Малые атомные агрегации (кластеры).

8.
Минимальное число атомов в кластере.

9.
Технику манипуляции на атомарном уровне сейчас называют.

10.
Первоначальное значение слова "нанотехнология".

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2
11.
Суспензии металлических наночастиц используются.

12.
Малые частицы и наноразмерные элементы используются.

13.
Прочность усов графита.

14.
Первые средства для нанотехнологии.

15.
Многослойные углеродные нанотрубки.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3
16.
Как могут работать Т-образно соединенные нанотрубки.

17.
Как пропускает электрический ток Y-нанотрубка. 

18.
Когда появились первые публикации по получению нанотрубок нитрида бора.

19.
Метод контролируемого роста углеродных нанотрубок на подложке.

20.
Чем объясняют высокие каталитические свойства наночастиц?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1
21.
 Как влияет размер наночастицы на каталитическую активность.

22.
Катализ на малых металлических частицах.

23.
Повышение химической активности в тонкоплёночных гетероструктурах.

24.
Как получают гибридные нанокомпозиты типа металл-полимер.

25.
Где применяются многослойные наноструктуры.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2
26.
Устройство двух-барьерного диода AlAs/GaAs/AlAs.

27.
Магнитные наноструктуры.

28.
Полупроводниковые гетероструктуры.

29.
Как влияет  уменьшение минимального характерного размера электронных элементов на объём продаж электроники?

30.
Что такое квантовые стенки (ямки).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3

1 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые технологу для выбора конкретного метода получения заготовки

2 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые технологу для выбора общего плана обработки заготовок

3 Обрисуйте в общих чертах принцип совмещения баз;

4 Обрисуйте в общих чертах принцип постоянства баз;

5 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выбора станка при проектировании технологического процесса;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1
6 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выбора типа инструмента при проектировании технологического процесса;

7 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выбора метода обработки при проектировании технологического процесса;

8 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выполнения полного размерного анализа;

9 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для выявления размерных связей и построения размерной схемы намечаемого технологического процесса;

10 Обрисуйте в общих чертах задачи, решение которых необходимо для технологического обеспечения создания продукции;

11 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для разработки группового технологического процесса;
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2
1. Что влияет на стабильность оси вращения шпинделя?

2. Сколько существует групп (классов) точности шпинделей?

3. Допустимый угол поворота конца шпинделя?

4. Какое допустимое торцевое биение шеек  шпинделей станков, нормального класса точности?

5. За что отвечает натяг шпиндельных опор?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3
6. Винты какого класса используют в приводе подач прецезионных станков?

7. Винты какого класса используют в приводе подач резьбошлифовальных станков?

8. Винты какого класса используют в приводе подач универсально токарных станков?

9. Винты какого класса используют в приводе подач фрезерных станков?

10. Винты какого класса используют для установочных перемещений?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1
1. Чем определяется точность положения заготовки или инструмента в шпинделе?

2. К чему приводит непаралельность оси шпинделя к направлению движения суппорта в горизонтальной плоскости?

3. К чему приводит непаралельность оси шпинделя к направлению движения в вертикальной плоскости?

4. На сколько изнашивается передняя грань направляющих токарных станков за год, при чистовой обработке?

5. На сколько изнашивается передняя грань направляющих токарных станков за год, при черновой обработке?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2
6. В чем заключается метод пробных проходов и промеров?

7. В чем заключается метод статической настройки?

8. В чем заключается настрока с помощью мерительного инструмента?

9. При каком методе настройки технологического оборудования вероятность появления брака больше?

10. При каком методе настройки технологического оборудования вероятность появления брака меньше?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3
11. Влияние износа режущего инструмента на точность обработки.

12.
Лазерная обработка.

13.
Мощность и производительность машины.

14.
Использование наноструктур в электронике

15.
Сверхпластичность керамических наноматериалов.
